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内容概要

　　本书较全面和系统地讲述了在实际电子电路设计中常见问题和容易忽视的方方面面， 涵盖了设计
产品所需是的全面知识，包括印制电路板布线和接地、有源和无源器件、模拟和数字集成电路、电源
、电磁兼容、安全性和可靠性设计等内容。
　　本书是高等院校研究生有关可靠电子电路优化设计方面的教材和相关专业本科生的参考用书，也
是电子电路设计人员的必备读物。
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